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	→内容简介

	发展趋势

中国的半导体分立器件产业已经在国际市场占有举足轻重的地位并保持着持续、快速、稳定的发展。随着电子整机、消费类电子产品等市场的持续升温，半导体分立器件仍有很大的发展空间，因此，有关SIC基、GSN基以及封装等新技术新工艺的发展，新型分立器件在汽车电子、节能照明等热点领域的应用前景等成了广受关注的问题。当前全球分立器件市场总体保持稳步向上，而亚洲地区特别是中国市场表现犹为显眼。从发展趋势看，无论是全球还是中国，分立器件在电子信息产品制造业中销售额度所占比例正在逐步下降，分立器件产量和产值的增长速率要低于整机系统的增长速率。另一方面，整机系统的快速发展，也为分立器件行业提供了新的市场商机。特别是全球电子整机对节能、环保需求的不断增长，这一方面带动了分立器件产品的需求增长，另一方面也带动了市场产品结构的快速升级。整机系统进一步向小型化、集成化方向发展的趋势，对分立器件也提出了新的要求，片式贴装器件已经成为行业发展的主流。

需求分析

在全球电子行业稳步发展的大环境下，分立器件的市场前景更为看好，半导体分立器件行业的销售排名已占电子市场总份额的前三。而在未来两年间，半导体市场成长率将保持7.9% 左右，半导体分立器件应用范围的不断拓展，将为行业发展带来新契机。我国半导体分立器件增长点除了传统的消费类电子、计算机及外设、网络通信领域之外，还新增了平板电脑、智能手机、轨道交通、新能源、混合动力汽车、LED照明、便携医疗电子等新型应用领域。正是这些相关的应用领域需求，让半导体分立器件继续保持增长势头。2013年，中国半导体分立器件产业突破1，700亿元，持续保持较高水平的增长态势。半导体分立器件相关厂商受市场销售额增长的激励，已经又开始新一轮的市场布点、推广，以期在经济回暖之后能占领更大的市场份额。

发展瓶颈

从我国半导体分立器件产业链分布来看，下游器件封装行业厂商较多，市场集中度相对较低，产业规模发展迅速。而上游原晶片、分立器件芯片等环节由于进入壁垒较高，涉足企业较少，导致分立器件芯片尤其是高端芯片仍需依赖进口。半导体分立器件芯片产业链环节投入的不足，将成为制约下游封装企业产能进一步扩张的瓶颈。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国半导体行业协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国半导体分立器件制造行业及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了我国半导体分立器件制造行业发展状况和特点，以及中国半导体分立器件制造行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球半导体分立器件制造行业发展态势作了详细分析，并对半导体分立器件制造行业进行了趋向研判，是半导体分立器件制造生产、经营企业、科研、投资机构等单位准确了解目前半导体分立器件制造行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。
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